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Caratteristiche principali dei LED
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Lifetime of LED

temperature

lifetime
up to 50.000 h
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Evoluzione dei CHIP per una maggior emissione di luce
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Evoluzione del package per una maggior potenza

OSTAR-Lighting
Golden Dragon® | . 'y <& /

High-Power LED Packages

Advanced Power
TOPLED®

Power TOPLED® -
[ u

30Im 1,2W
@ 350mA single chip

10Im  250mW 100-1000 Im
3] 140mW @ 200mA single chip 10 - 50W
" I multi chip

@ 30mA single chip

2lm  90mwW
@ 20mA single chip

PointLed Chipled | n n
34x0725mm  O8mm MicroSIDELED —

1,0mm SmartLED® Firefl
Miniature LED Packages 0,6mm 0 5mmy SmartLED®
' 0,35mm
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Sezione di un LED in tecnologia SMT

Lead
Frame

Circuito elettronico

Supporto, isolante 0* Metal Core”
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Sezione di un LED in tecnologia SMT

Lead
Frame

Circuito elettronico

: IIIIIIII*

Supporto, isolante 0“ Metal Core”
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High-Power LED DRAGON

Dissipatore termico

con riflettore
Anodo

Amodel

Catodo

SMT technology
OperationTemperature -40°C... +85°C
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High-Power LED DRAGON

ESD Diode

~ Package
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Sezione di un LED in tecnologia SMT METAL CORE

Bond Wire

Die Attach \

Die

Malding Compound

/ Solder Pads
L Copper Layer 35-200 yum

| ! Dielectric Layer 75=100 pm
/

— Metal Layer 1=3mm

\ /

Dielectric Heat Sink
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Solder

Alurinium Flate
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LED Multi Chip OSRAM OSTAR - 15W - 700 mA

Lente al
Silicone

Supporto Multistrato “Metal Core”
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Durata deil LED, influenze

Ogni apparecchio con LED €& un compromesso
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La durata dei LED e

fortemente influenzata dalla
temperatura di esercizio

Si puo stimare la durata
dei LED solo misurando

l'influenza termica
dell’apparecchio
In cui sono integrati.

| LED sovraccaricati

termicamente hanno

maggiori probabilita

di malfunzionamento
e una minore durata.
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Durata di vita in funzione della temperatura sul Tc

LED TIPO Tc[°C] L[thrs] Tc[°C] L[thrs]
A 40° >70 80° 60
B 40° >70 80° 45
C 25° >50 65° 45
D 25° >50 65° 30

La durata dei LED é in relazione alla temperatura presente sul punto Tc nell’esercizio,
e le temperature di riferimento misurate sul punto Tc in laboratorio.

Allo scopo vengono indicate le durate di vita attese per i moduli LED, in funzione di
due diverse temperature misurate sullo stesso punto Tc in laboratorio.
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Misura della temperatura sul punto di riferimento T,

Per calcolare la durata di un modulo LED all’interno di un
apparecchio di illuminazione, occorre misurare la temperatura
sul punto di riferimento T_ durante I'esercizio.
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Modulo LED lineare

Flexible high power LED module — Expected life time
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Punto di misura Tc su Moduli con Golden DRAGON
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Tc-point
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Design termico moduli high-flux

Moduli Dragon (25°C Ta) per W/B /G
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LINEARIight con Golden DRAGON®

PROGETTO TERMICO INTEGRATO
1. Supporto per ottica + ottica
2. Golden DRAGON® su METAL CORE

3. Corpo dissipatore di calore
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COINIlight-OSTAR®

-- Modulo LED di potenza OSTAR®
ish v con dissipatore primario e ottica

Potenza: 12W-24V d.c.

Intensita luminosa:; 700 cd

Diverse Tonalita di Luce

Dissipatore addizionale*
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COINIight-OSTAR con Dissipatore di calore aggiuntivo

Dissipatore in alluminio per una corretta gestione della temperatura.
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Durata di vita in funzione della temperatura sul Tc

LED TIPO Te[°C] L[thrs] Tc[°C] L[thrs]
A 40° >70 80° 60
B 40° >70 80° 45
C 25° >50 65° 45
D 25° >50 65° 30

La durata dei LED ¢é in relazione alla temperatura presente sul punto Tc nell’esercizio,

e le temperature di riferimento misurate sul punto Tc in laboratorio.

Cioé la determiniamo col progetto del suo impiego..
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Il Thermal Management e un investimento che allunga la vita
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Soluzioni complete per I'illuminazione generale?

LED

M SYSTEMS . :
B FOR Soluzioni Luminose a LED,

W LIGHTING per ogni esigenza..?

Sempre di piu, grazie ai nuovi
e continui sviluppi.

-/

llluminazione

Luce decorativa e di sicurezza Segnalazione llluminazione dinamica
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Prestazioni dei Led e Thermal Management

Grazie della
vostra attenzione
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